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Automatizēta plākšņu līmeņa Elektro-Optiskā milimetru-viļņu silīcija fotonikas testēšanas darba stacijas piegāde

	Tehniskā specifikācija 
	Tehniskais piedāvājums

	Nr.p.k.
	Tehniskie parametri (sastāvdaļas)
	Tehniskais apraksts (prasības)
	Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni.
Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)
Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju

	1.
	Automatizēta plākšņu līmeņa Elektro-Optiskā milimetru-viļņu silīcija fotonikas testēšanas darba stacija
Skaits: (1 komplekts)
	Preces nosaukums:     ______________________ 
Ražotājs:                     ______________________
Modelis:                      ______________________
Numurs, (ja pieejams) ______________________

Pretendentam piedāvājumā jānorāda iekārtas maksimālā jauda W ar atsauci, kur to var atrast ražotāja dokumentācijā.

	1.1.
	Darba stacija:
Jānodrošina vismaz daļēji automatizēta (manual wafer loading for automatic measurements) pusvadītāju plākšņu (300 mm) elektro‑optiskā testēšana plākšņu līmenī.
	Sastāv no:
- Silīcija fotonikas (PIC) struktūru testēšanas iespējas;
- elektro‑optisko komponentu raksturošanas iespējas;
- Iespēja veikt milimetru-viļņu RF (eng: radio frequency) mērījumus;
- Iespēja veikt temperatūras atkarīgus DC (līdzstrāvas) un RF (eng: radio frequency) mērījumus.
	

	1.2.
	Mehāniskā platforma:
Plākšņu diametrs - 
XY kustības izšķirtspēja - 
Theta rotācija - 
Plāksnes turēšanas platfromas Z kustība - 
Planaritāte - 
Platforma plāksnes fiksēšanai/turēšanai - 
	Prasības:
300 mm
≤ 0.5 µm
≥ ±3.50°
Motorizēta
≤ ±5 µm
Platformai, kas nodrošina plāksnes turēšanu jābūt izvelkamai, lai nodrošinātu ērtu un precīzu manuālu plāksnes ievietošanu, nodrošinot pilnu piekļuvi plāksnes platformas turētājam un palīg pozīcijām, netraucējot pozicionētājiem vai citiem uz platformas uzstādītiem piederumiem.
	

	1.3.
	Termālā sistēma ar 300mm modulāro termālo platformu:
Mērījumu temperatūras diapazons - 
Temperatūras stabilitāte - 
Vakuuma fiksācija pusvadītāju plāksnei - 
	Prasības:
Vismaz no -40°C  līdz +250°C
≤ ±0.1°C
Iekārtai jānodrošina vakuuma fiksācija
	

	1.4.
	Automatizēta SiP optiskā pozicionēšana:
	Sistēmai obligāti jānodrošina:
· Automatizēta optiskās šķiedras savietošana ar viļņvadiem plākšņu līmenī;
· Divkārša motorizēta optiskā pozicionēšana ar vismaz 6 brīvības pakāpēm (6 DOF) (E/W vai N/S konfigurācija);
· XYZ ass smalkā izlīdzināšana ar nano-precizitāti (<50 nm);
· Automatizēta augstuma mērīšanas funkcionalitāte;
· Augstuma mērīšanas darbspēja pie plākšņu fiksēšanas platformas temperatūras vismaz +150°C;
· Integrēts optiskās jaudas mērītājs optiskās savietošanas optimizācijai;
· Integrēta optiskās šķiedras kalibrācijas platforma ar sānskata funkciju optiskās šķiedras darba attāluma optiskai mērīšanai;
· Iespēja veikt optiskos mērījumus gan uz pilnām plāknsēm, gan uz atsevišķiem čipiem vienā un tajā pašā sistēmā;
· Specializētas lietojumprogrammas, kas nodrošina nepārtrauktu pilna cikla vadību “Hexapod” un “NanoCube” sistēmām, ļaujot veikt augstas precizitātes kalibrēšanu un realizēt uzlabotas automatizētas funkcijas.
· Pilnībā automatizēta plākšņu līmeņa malu optiskās savietošanas (edge coupling) kalibrēšana un mērīšana ar horizontālu piekļuves konfigurāciju.
	

	1.5.
	“Dual‑Side” optiskā piekļuve
	Sistēmai jānodrošina vienlaicīga optiskā piekļuve plāksnei no:
- Vismaz diviem no Austrumu/Rietumu/Dienvidu (East/West/South) virzieniem
Sistēmai jānodrošina horizontālā “edge coupling” iespēja fotoniskajām struktūrām.
	

	1.6.
	RF un DC zondēšana:
RF frekvence - 
Vienlaicīga DC + RF zondēšana - 
GSGSG daudzkontaktu probes -
Motorizēti RF pozicionieri - 
RF pozicioniera integrācija - 
	Prasības:
≥ 250 GHz
Jānodrošina vienlaicīga DC + RF zondēšana
Jāatbalsta GSGSG daudzkontaktu probes
≥ 4
Motorizētiem pozicionieriem
	

	1.7.
	EMI ekranēta mērījumu vide
	Sistēmai jābūt aprīkotai ar pilnībā ekranētu mērījumu vidi, kas nodrošina:
· Trokšņu samazināšana milimetru viļņu (mmWave) mērījumiem.
· Ekranēta zonde–plāksne mērījumu vide
· Termiski izolēta RF mērījumu kamera.
	

	1.8.
	Automatizēta zondes un kontakta laukuma (pad) izlīdzināšana.
	Sistēmai jānodrošina:
- Zondes un kontakta laukuma (pad) izlīdzināšana pa optisko asi;
· Automātiska fokusēšana;
Fokusa regulēšana ar zem-mikronu (eng: sub-micron) precizitāti;
· Automātiska sadursmes noteikšana starp mikroskopa objektīvu un mērījumu zonu.
· Redzes lauks 3,2 mm × 3,2 mm, izmantojot 10x objektīva lēcu.
· Vairāki izvēlami un pietuvināmi interesējošie apgabali vienā optiskajā gaismas ceļā.
	

	1.9.
	Instrumentu integrācijas iespējas
	Sistēmai jānodrošina integrācija ar:
- Strāvas un sprieguma avota-mērītāja moduļi (SMU – Source Measurement Units)
· Vektoru tīkla analizatori (VNA – Vector Network Analyzers)
· LCR mērītāji (induktivitātes, kapacitātes un pretestības mērītāji)
· Optiskās jaudas mērītāji
	

	1.10.
	Programmatūras prasības
	Sistēmai jānodrošina:
· Motorizēto asu kontrole;
· Optiskās pozicionēšanas automatizācija;
· Platformas plāksnes turēšanai temperatūras vadība;
· Testa punktu navigācija;
· Mērījumu instrumentu integrācija (GPIB / LAN).
	

	1.11.
	Papildaprīkojums
	· Sistēmai jābūt aprīkotai ar:
Instrumenta statīvu darba stacijas aizmugurējā daļā. 
· Divas RF kalibrācijas platformas plāksnes fiksēšanai/turēšanai
· RF/DC zondes turētāji
	· 

	1.12.
	Darba stacijas instalācija
	Sastāv no:
· Atbalsts stacijas uzstādīšanā
· Stacijas montāža un piederumu uzstādīšana
· Darba stacijas sistēmas pārbaude, nodrošinot optisko mērījumu atkārtojamību vismaz ≤0,3 dB ar automatizētu pārvietošanos starp čipiem (“die stepping”).
· Termiskā kalibrācija
· Pamata programmatūras / zondēšanas stacijas lietošanas apmācība (ielāde, salāgošana, kontaktēšana, video funkcijas)
	

	1.13.
	Apmācība, lietojamība darba stacijas piegādes vietā
	Jānodrošina:
· Apmācība un piedāvātās iekārtas optimizācija atbilstoši lietotāja specifiskajiem pielietojumiem - plākšņu līmeņa Elektro-Optiskā milimetru-viļņu silīcija fotonikas testēšanai.
· Apmācība tiek sniegta klienta objektā, izmantojot klienta aprīkojumu.
	

	2.
	Preces garantijas termiņš
	Vismaz 12 mēneši no pieņemšana-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Piegādātājs visas izmaksas, kas saistītas ar garantijas veikšanu ietver līgumcenā.
	

	3.
	Preces piegāde un piegādes termiņš
	· 7 (septiņu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;
· Preces piegādes izmaksas sedz Piegādātājs.
· Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.
· Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai.
	· 

	4.
	Preces piegādes adrese
	Āzenes ielā 12, Rīgā, Latvijā
	



Pretendents Tehniskajā piedāvājumā ietver norādi uz ražotāja tīmekļvietni vai pievieno ražotāja dokumentus (apliecinājumu) no kuriem Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces (parametru) atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Piegādātājs Preces piegādes brīdī Pasūtītājam iesniedz dokumentāciju, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Tehniskajā specifikācijā norādītie parametri (konkrētie) ir pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības precei, pretendents drīkst piedāvāt arī preci ar labākiem parametriem nekā to noteicis pasūtītājs.


